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证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-053

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告

特别提示：

1、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基

金”）于近期将其持有的北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股

子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）19%

股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 62,362.74 万元。国家集成电路基

金本次股权转让已取得其国资主管部门的批复同意。

2、公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯

国际”）拟以挂牌底价 62,362.74 万元通过北京产权交易所进场摘牌。最终成交

价格和受让方以按照北京产权交易所的规则和流程最终确认的成交价格和受让

主体为准。本次交易完成后，公司将合计间接持有赛莱克斯北京 100%的股权。

公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、公司于 2026 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过

了《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司

章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议

通过后，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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国家集成电路基金于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯北京 19%股

权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 62,362.74 万元。国家集成电路基金

本次股权转让已取得其国资主管部门的批复同意。

公司全资子公司赛莱克斯国际拟以挂牌底价 62,362.74 万元通过北京产权

交易所进场摘牌。最终成交价格和受让方以按照北京产权交易所的规则和流程最

终确认的成交价格和受让主体为准。本次交易完成后，公司将合计间接持有赛莱

克斯北京 100%股权。

公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展

情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）履行的审议程序

2026 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全

资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》（董事会以 6票同意，0

票反对，0票弃权表决通过，其中关联董事张帅先生回避表决）。该事项已经公

司独立董事专门会议、审计委员会及战略与 ESG 委员会审议通过。本次关联交易

事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

（三）关联关系概述

国家集成电路基金过去十二个月内曾为公司持股 5%以上股东，同时公司董

事张帅先生由国家集成电路基金委派，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《公司章程》的规定，国家集成电路基金为公司关联方，本次交易事项构成

关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

（2）统一社会信用代码：911100007178440918

（3）类型：其他股份有限公司（非上市）

（4）法定代表人：张新

（5）注册资本：8072000 万元

（6）成立日期：2014 年 9 月 26 日

（7）营业期限：2014 年 9 月 26 日 至 2029 年 9 月 25 日
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（8）注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

（9）经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨

询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。）

（10）关联关系：国家集成电路基金过去十二个月内曾为公司持股 5%以上

股东，同时公司董事张帅先生由国家集成电路基金委派，国家集成电路基金为公

司关联方。

2、股权结构

国家集成电路基金的第一大股东为中华人民共和国财政部，无实际控制人。

国家集成电路基金的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（元） 出资比例

1 中华人民共和国财政部 29,435,980,551.05 36.47%

2 国开金融有限责任公司 17,988,654,781.20 22.29%

3 中国烟草总公司 8,994,327,390.60 11.14%

4 北京亦庄国际投资发展有限公司 8,176,661,264.18 10.13%

5 中国移动通信集团有限公司 4,088,330,632.09 5.06%

6 上海国盛（集团）有限公司 4,088,330,632.09 5.06%

7 武汉金融控股（集团）有限公司 4,088,330,632.09 5.06%

8 中国电信集团有限公司 1,144,732,576.99 1.42%

9 中国联合网络通信集团有限公司 1,144,732,576.99 1.42%

10 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司 408,833,063.21 0.51%

11 中电科投资控股有限公司 408,833,063.21 0.51%

12 中国电子信息产业集团有限公司 408,833,063.21 0.51%

13 华芯投资管理有限责任公司 98,119,935.17 0.12%

14 北京紫光通信科技集团有限公司 81,766,612.64 0.10%

15 福建三安集团有限公司 81,766,612.64 0.10%

16 上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙） 81,766,612.64 0.10%

合计 80,720,000,000.00 100.00%

经查询，国家集成电路基金不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况
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1、基本情况

（1）公司名称：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司

（2）统一社会信用代码：91110302MA002JAU90

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：杨云春

（5）注册资本：210,526.32 万元

（6）成立日期：2015 年 12 月 15 日

（7）注册地址：北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1号楼（北京

自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

（8）经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；销售电子产品；货物进出口、

代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）关联关系：赛莱克斯北京为公司控股子公司。

2、股权结构

本次交易前，赛莱克斯北京的股权结构如下：

序号 股东名称 持股比例

1 北京赛莱克斯国际科技有限公司 76.00%

2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 19.00%

3 北京极芯传感科技中心（有限合伙） 5.00%

合计 100.00%

本次交易完成后，赛莱克斯北京的股权结构如下：

序号 股东名称 持股比例

1 北京赛莱克斯国际科技有限公司 95.00%

2 北京极芯传感科技中心（有限合伙） 5.00%

合计 100.00%

3、主要财务数据

赛莱克斯北京 2025 年度财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了天圆全审字[2026]000523 号审计报告，2025 年及 2026 年 1-3
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月财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总计 306,250.18 303,515.53

负债总计 202,138.66 205,254.15

净资产 104,111.52 98,261.39

应收款项总额 74,731.62 71,304.24

项目 2025 年度 2026 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 17,296.83 3,906.76

营业利润 -34,256.07 -7,729.08

净利润 -30,988.75 -5,850.14

经营活动产生的现金流量净额 -25,221.73 -815.31

注：应收款项总额=应收票据余额+应收账款余额+应收款项融资余额+预付款项余额+其

他应收款项余额

赛莱克斯北京最近一个会计年度亏损，主要系其产线仍处于产能爬坡阶段，

仍在持续扩产及研发投入中，营业收入规模尚待持续提升而日常经营支出、研发

投入及折旧摊销费用较高所致。赛莱克斯北京将持续推动各类不同 MEMS 晶圆产

品的工艺开发及验证试产，以支持中长期的业务发展。

4、国家集成电路基金合法拥有标的资产并有权转让该资产，该资产权属清

晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在其他涉及有关标的股权的重

大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

5、赛莱克斯北京由公司通过全资子公司赛莱克斯国际、北京极芯传感科技

中心（有限合伙）（以下简称“极芯传感”，拟为员工持股平台）与国家集成电

路基金共同投资建设，于 2021 年 6 月启动正式量产，已实现硅麦克风、BAW 滤

波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性

加速度计、惯性测量单元(IMU)、温湿度、MEMS 硅晶振、MEMS-0CS 等 MEMS 器件，

同时对于压力、硅光子、3D 硅电容、超声波换能器、喷墨打印头、磁性传感器

等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。

6、本次收购的必要性及风险

（1）收购必要性

根据中长期经营计划和发展战略，公司持续推动旗下 MEMS 业务资源的统筹
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融合；截至目前，北京 8 英寸 MEMS 国际代工线已建成运营，在出售瑞典 Silex

Microsystems AB 控制权后，公司集中资源重点发展并深化运营北京产线，持续

打造更加聚焦、更加自主可控且产能持续扩张、更具发展潜力的境内 MEMS 工艺

平台及产线，把握住中国半导体产业崛起的市场机遇。

近年来，作为公司在境内 MEMS 代工领域的核心骨干企业，赛莱克斯北京持

续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，积

极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力。2021 年 6 月至今

赛莱克斯北京已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在

进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元、温湿度、MEMS

硅晶振、MEMS-OCS 等 MEMS 器件，同时对于压力、硅光子、3D 硅电容、超声波换

能器、喷墨打印头、磁传感器等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向

验证、试产、量产阶段推进。未来，赛莱克斯北京有望持续推进产能爬坡、良率

提升及规模量产，逐步成为公司收入和利润的重要来源。

一方面，公司坚定看好赛莱克斯北京的发展前景，收购其少数股权有助于进

一步统筹发展旗下 MEMS 业务，提升公司在中长期的营收规模及盈利能力；另一

方面，国家集成电路基金在基金存续期、退出收益、协同其他项目等方面存在统

筹安排。基于此，公司拟通过赛莱克斯国际收购国家集成电路基金持有的赛莱克

斯北京股权，进一步提高对赛莱克斯北京的持股比例。

若本次交易完成，公司对赛莱克斯北京的持股比例将由 81%上升至 100%，赛

莱克斯北京将成为公司全资子公司，将进一步提高公司经营效率，积极应对不断

变化的市场竞争，持续巩固和提升公司在 MEMS 代工领域的市场竞争力，在中长

期实现公司、股东、债权人、企业职工等利益相关方共赢的局面。

（2）存在的风险

半导体行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且易受国家宏观经

济政策、产业发展及供需关系等因素所影响。截至 2026 年 3 月 31 日，赛莱克斯

北京仍处于亏损状态，未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管

政策、市场竞争格局、需求环境变化等因素的影响，存在不确定性；赛莱克斯北

京仍处于产能爬坡阶段，目前已实现量产的晶圆品类仍相对较少，大部分仍处于

工艺开发、产品验证或风险试产阶段，已量产品类的持续爬坡及新量产品类的持

续扩充存在一定的不确定性。
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因此，本次交易后赛莱克斯北京的经营业绩能否达到预期最佳效果以及所需

的时间仍存在一定的不确定性。

7、评估情况

上海东洲资产评估有限公司对本次交易涉及的赛莱克斯北京的股东全部权

益价值进行了评估，出具了东洲评报字[2026]第 1414 号《资产评估报告》。具

体内容如下：

（1）评估基准日

本次交易评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（2）评估方法

本次交易评估采用了市场法及资产基础法。

（3）评估结果

1）市场法评估结果

经市场法评估，赛莱克斯北京股东全部权益价值为 317,000.00 万元，较账

面净资产 104,111.52 万元增值 212,888.48 万元，增值率为 204.48%。

2）资产基础法评估结果

赛莱克斯北京总资产账面值 306,250.18 万元，评估值 332,368.87 万元，评

估增值 26,118.69 万元，增值率为 8.53%；总负债账面值 202,138.66 万元，评

估值 201,511.08 万元，评估减值 627.58 万元，减值率为 0.31%；净资产账面值

104,111.52 万元，评估值 130,857.79 万元，评估增值 26,746.27 万元，增值率

为 25.69%。

3）评估结果分析

赛莱克斯北京主要从事半导体晶圆的产品制造、工艺开发和技术服务，资产

基础法结果包含了固定资产、营运资金、技术类无形资产等可确指资产价值之外，

未包含企业拥有的较为先进的工艺流程、生产组织、质量控制、管理水平、研发

能力和在行业影响力等不可确指的无形资源的价值。而市场法通过对类似上市公

司的价值比率进行一定的调整，得出企业的价值，评估参数来源更为客观，其评

估结果不仅包含了企业的有形的资产、无形的资产价值，还包含了企业的软实力，

即企业拥有的较为先进的工艺流程、生产组织、质量控制、管理水平、研发能力

和在行业影响力等，相对而言，市场法的评估结果更为全面。

通过以上分析，最终选用市场法评估结果 317,000.00 万元作为最终评估结
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论。

8、其他应说明的情况

赛莱克斯北京《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东

权利的条款。赛莱克斯北京股东极芯传感拟放弃本次股权交易的优先受让权。

经查询，赛莱克斯北京不是失信被执行人。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次定价以符合《证券法》要求的评估机构出具的资产评估报告为基础，根

据赛莱克斯北京目前实际经营、资产情况以及双方合作情况确定，最终成交价格

以按照北京产权交易所的规则和流程最终确认的成交价格为准。

五、交易协议的主要内容

公司将根据股东会决议及相关授权向北京产权交易所提出产权受让申请，如

成功摘牌，公司将根据北京产权交易所相关交易规则及流程与国家集成电路基金

签署《产权交易合同》。目前，公司尚未签署合同。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务处理、人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联

人产生同业竞争的情形，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他

安排。本次交易完成后，公司不会因本次交易新增关联交易，不会因本次交易与

公司的关联人产生同业竞争，不影响公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、

财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

本次交易资金来源为公司自有或自筹资金。

七、交易目的和对公司的影响

赛莱克斯北京原为公司控股子公司，若本次赛莱克斯国际最终被确认为标的

股权的成交方，并顺利取得标的股权，不会导致公司合并报表范围的变更。公司

本次通过赛莱克斯国际收购赛莱克斯北京少数股东持有的 19%股权，符合公司最

初的设想，尤其在当前情况下，有利于满足公司管理协作和业务发展的需要。本

次收购股权有利于进一步提升公司对于控股子公司的控制力，提升公司的整体管

理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥赛莱克斯北京与公司整体 MEMS 业
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务的协同效应，符合公司中长期发展战略规划。

本次交易是公司对控股子公司少数股权的收购，不会对公司的持续经营能力

及当期财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，公司与国家集成电路基金未发生关联交易。

九、独立董事专门会议意见

独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行审议，认为本次关联交易事

项符合公司发展需要，有利于促进公司相关业务的发展，提高公司的综合竞争实

力；本项议案涉及关联交易事项，该议案审议过程中，关联董事进行了回避，审

议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第

二十八次会议审议。

十、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

3、《第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》；

4、《第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议》；

5、《资产评估报告》；

6、《审计报告》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日
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